
The New York State Photonics Board of Officers will oversee and 
implement the investment of State funds committed to support the efforts 
of the American Institute for Manufacturing Integrated Photonics (AIM 
Photonics). 

State funds will be administered in accordance with the terms identified in 
AIM Photonics application, which was submitted by a consortium of 
organizations and selected by the Department of Defense to be the 
Integrated Photonics Institute for Manufacturing Innovation (IP‐IMI), and 
should be focused on the economic development of the photonics industry, 
particularly in Rochester as identified by Governor Cuomo.

Charge for the NYS Photonics Board of Officers



Budget Summary

• New York State committed $250M to the American Institute for 
Manufacturing integrated Photonics (“AIM Photonics”) program centered in 
Rochester, New York.

• The total 5‐year AIM budget is $612,877,000 with the federal government 
committing $110 million and the state and other parties including private 
sector companies providing the balance of $502,877,000.

• The draft budget proposes expenses that cover a period that will end on or 
about April 1, 2017. 

• It proposes the first tranche of state expenditure of $106 million. 
• Overall, the capital budget is front end loaded to allow for the 

purchase and installation of equipment and tools that will be used for 
many years.

• The budget calls for $11 million to be spent on operating and 
maintenance costs and $95 million to be spent on capital. 
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AIM Background
30 current members,   >100 interested parties from 27 states
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 ‘Business Units’ 
o Different market application segments
o Projects as drivers to advance 
manufacturing capabilities

 ‘Manufacturing & Design Platforms’ 
o Maturation of integrated photonic ecosystem
o Baseline capabilities 
o Maximize synergy across manufacturing capabilities and ‘businesses’

 Plus: Education and Workforce Development
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AIM Mission and Hub Capability

AIM Photonics is to build a nation‐wide ecosystem in integrated photonics manufacturing 
technology aiding U.S. industry to compete effectively. 

We are expanding upon existing assets to build an entire supply chain capable of attractive 
large enterprises as well as supporting SMEs, academia and federal government.

Capability Result Participating Core Members*

Electronic‐photonic design 
automation

MIT, UR, UCSB, UC Berkeley

State‐of‐the‐art wafer
fabrication and stacking

Albany

High‐speed Test, Package 
and Assembly

Rochester TAP, RIT, Columbia,     
U Arizona

In‐line Control for
manufacturability

Rochester TAP, Albany

Education and workforce 
development

MIT, UR, RIT, UCSB
MCC, QCC

* Academic only



Technical Scope 
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Rochester capabilities to be established 

1. Wafer‐scale photonics packaging
• First‐level interposer metallization
• De‐bond and dicing of wafers

2. Chip‐scale test, assembly and packaging
• Laminate and fiber attach
• Manufacturing technology development and 

hardware support

3. Education and workforce development

70‐80% of the cost of a Si‐photonic 
system is in the package

The industry is lacking trained 
engineers as well as skilled technicians



MUV Lithography Exposure
Coat/Dev Track
Overlay Metrology
CD Metrology and 3D Inspection 
Thick Organics Stripper
Physical Vepor Deposition metallization
Electrochemical Deposition with Analysis for Solder
Wet Etch
Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition for Insulators
Annealling Oven
Reflow Oven
Bake Oven
 Adhesive/Underfill Dispense
Silicon Thickness Measurement
Laser Scribe
Wire Bonder
Wafer Saw
Package Saw
Molded Underfill
Post-mold Cleaner
Ball Attach Tool
Flux Cleaner
Pick & Place
Shear & Pull Tester
Wire Bonder
Flip Chip Bonder

Requested Equipment
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Photonic Chip
Packaging

High Speed Test

Photonic  Assembly and Control

Fiber attach

Chip Scale Test

Metrology

Imaging

Films

Bond and Package

Performance Test

Analysis



1st Phase Facility Concept
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* Vibration specs need to be met
Chemical storage, use and disposal

*

Multi‐user, easy access environment



AIM TAP Facility Requirements

General Site 

Process Chemicals / Utilities



Anticipated Users
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 Corporate end users 
• Explore prototype development using the state of the art tool set

 Equipment suppliers 
• Establish equipment evaluation programs 
• Encouraged to establish a production base and/or application lab 

 Foundries 
• Establish joint development programs with AIM

 Packaging service providers
• Evaluate equipment for suitability for manufacturing 
• Investigate standards that facility industry growth

 Component providers 
• Industry users to evaluate their component in integrated photonic assembly

 Start‐ups 
• Access a very capital intensive infrastructure via low entry barrier vehicles

 Universities and Colleges
• Access for faculty projects and student training coordination



AIM NY-State FY 2016/17 Funding Request

2016 Request Item [$M]
Capital
Rochester Photonics Assembly Equipment and Install: 7$            
Rochester High Speed Optical Test Equipment and Install: 13$          
Facility Upgrades for above: 11$          
Wafer Scale Metallization and Optical Fiber Package: 32$          
Cleanroom Facility Upgrades for above: 17$          
High Speed Optical Packaging Technology License: 10$          
Wafer Test and Wafer‐scale Laser Attach Equipment: 5$            
                               TOTAL CAPITAL 95$          

Operations and Maintenance
Education and Workforce Development (UR, RIT, MCC): 1$            
R&D Project State Match (RIT, UR): 2$            
AIM Operating Wafer, Test, Package and Assembly Budget: 7$            
2015 AIM Start‐up Fund: 1$            
                               TOTAL O&M 11$          

Ratio Rochester : Albany funds = 96:10


